Mycoflex Resyst Adhesive IEI

Duromérové lepidlo na viepenie Skarovych profilov systému Mycoflex-Resyst BE SURE. BUILD SURE.

VLASTNOSTI VYROBKU

OBLASTI POUZITIA

POKYNY KU SPRACOVANIU

= Dvojzlozkova duromérova zivica na baze epoxidu pripravena na pouzitie,

= pohodiné ru¢né spracovanie z dvojkomorovych kartusi pomocou MC-Fastpack Power-Tool,

= vysokéa odolnost proti agresivnym U&inkom chemikalii,

= tixotropnd, sudrznd, stierkovatelnd vrstva,

= dobra prilnavost na suchych az matne vihkych a vihkych mineralnych podkladoch, ako aj na suchych
polymérovych penovych latkach s otvorenymi pérmi,

= rychly vyvoj pevnosti.

= Lepidlo na zlepenie tvaroviek systému Mycoflex-Resyst so stenami $kary a zlepenie pozdiznych stykov,
= |epiace préce s poziadavkami na vysoku odolnost proti chemikaliam pri malych rozmeroch medzery,
= expozi¢né scenare podla REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalacia periodicky, spracovanie.

Priprava podkladu: Lepené plochy musia byt Cisté a zbavené uvolnenych Easti, prachu, oleja, a inych
latok, ktoré by mali separacny Ucinok. Z povrchu odstraite cementové suspenzie. Steny $kar pripravte
na pozadovanu Sirku Skary odrezanim dvojkoti¢ovou diamantovou frézou na drazky do muriva alebo
porovnatelnym nastrojom na rezanie Skar v podobe paralelného rezu. Vylomené miesta vopred
reprofilujte mineralnou maltou alebo maltou na baze epoxidovej zivice tak, aby vykazovali dostatoénu
pevnost. Dodrzujte pokyny ku spracovaniu vyrobkov, ktoré pouzijete. Povrchové pevnost v tahu
podkladu musi zodpovedat prisluSnym technickym predpisom.

Spracovanie: Profily systému Mycoflex-Resyst najprv rozlozte nasucho a prispdsobte ich dizky. Rezy
zhotovte pod uhlom 60° ako Sikmé rezy. Za Ucelom vytlacania lepidla nasadte na kartu$u pribalend
zmieSavaciu hlavicu, zaaretujte ju prievleCnym krdzkom a vlozte do aplikatného zariadenia. Prevadzkovy
tlak aplikacného zariadenia zredukujte zodpovedajic pozadovanému aplikovanému mnoZzstvu. Pri
preruseni spracovania na viac nez 10 minut treba vymenit zmieSavaciu hlavicu. Nacaté kartuSe uzavrite
originalnym vrchnakom a v kratkom &ase ich mozno dalej spracovat. Lepidlo naneste najprv pozdiz
hornej hrany oboch Skarovych stien, bezprostredne potom vloZte profily do Skary a zatlacte ich cca. 10
mm hlboko. Nasledne naneste lepidlo na rezné plochy profilov a celoplo$ne ho rozdelte napr. pomocou
japonskej $pachtle. Skarovy profil vtladte licujic s povrchom kary, vytlagené prebytodné lepidio
odstrarite v ete Serstvom stave. Zoikmené pozdizne spoje medzi profilmi rovnako celoplodne pokryte
lepidiom a zabudujte pri miernom predpéti $kary v pozdiznom smere.

Cistenie nastrojov: V ramci doby spracovatefnosti mozno vSetky pracovné nastroje vycistit pripravkom
MC-Verdiinnung EP. Ciasto¢ne alebo Uplne zreagovany material je mozné odstranit len mechanicky.

Dalsie upozornenia: Aplikované mnoZstvo/spotreba zavisi od geometrického usporiadania $kary a od
vlastnosti podkladu a spotreba sa preto mbze menit.

Viystavenie stierky chemickym vplyvom a svetlu mdZe sposobit zmenu farby, ¢o nema vplyv na jej
vlastnosti. Pre Mycoflex Resyst Adhesive plati podla Nariadenia o nebezpecnych latkach povinnost
oznacenia. Pri spracované dodrzujte pokyny uvedené na obaloch a v kartach bezpe€nostnych Udajov.
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TECHNICKE HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Veli¢ina Jednotka Hodnota Poznamky

Pomer mieSania obj. diely 2:1 zZlozka A : zlozka B

Hustota glem? 1,2

Doba spracovatelnosti minuty cca. 20

Spotreba mi/m cca. 100 - 150 smerna hodnota pre hibku $kary 45 mm

Konzistencia tixotropna stabilng do 0,5 mm

Podmienky spracovania °C 28<30 teplota vzduchu, podkladu a materialu
% <8 rel. vihkosti vzduchu

VSetky technické udaje predstavuiju laboratérne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C £2°C relativne;
vlhkosti vzduchu 50%.

Farba transparentna

Cistiaci prostriedok na nastroje  MC-Verdiinnung EP

Dodéavka 400 ml dvojkomorova kartuSa v obj. pomere 2 : 1, v karténe 8 kusov s 10 zmieSavacimi hlavicami
Skladovanie V nenacatom originalnom baleni, pri teplote medzi 0°C a 20°C, v suchom prostredi, moznost

skladovania minimalne 24 mesiacov.

Nakladanie s obalovym odpadom  Obsah z jednorazovych obalov odstrarite bez zvySku. Dodrziavajte naSe pokyny uvedené
vinformaénom liste "Spatné prevzatie bez zvySku vyprazdnenych prepravnych a predajnych obalov". Radi
Vam ho zaSleme na poZiadanie.

Bezpecénostné upozornenia
Neprehliadnite, prosim, upozornenia tykajuce sa nebezpecenstiev a dodrzujte bezpecnostné pokyny uvedené na etiketach a v kartach
bezpecénostnych tdajov. GISCODE: RE30

Poznamka: Udaje uvedené v tomto technickom liste sti uvedené na zaklade nasich skisenosti a najlepsieho vedomia a nie st zavdzné. Treba ich prispdsobit prislusnym
stavebnym objektom, spdsobu pouZitia a $pecifickym miestnym U¢inkom zataZenia. Danosti objektu, ktoré sa odli$uji od Standardného pouzitia, musi vopred preverit projektant
a vyzaduju individualne schvalenie. Technické poradenstvo poskytované odbomymi poradcami MC nenahrédza projekéné spracovanie dokumentécie stavby. Za predpokladu
uvedenych skutoénosti ru¢ime za spravnost tychto idajov v ramci naSich Obchodnych a dodacich podmienok. Odporacania nasich pracovnikov, ktoré sa nezhoduju s tidajmi
uvedenymi v naSich technickych listoch, st pre nas zavazné len po ich pisomnom potvrdeni. \ kaZzdom pripade sa musia dodrziavat vSeobecne uznavané technické pravidla.
Udaje uvedené v tomto technickom liste st platné pre vyrobok, ktory bol dodany krajinskou spolognostou uvedenou v pate dokumentu. Upozoriiujeme na to, Ze tdaje v inych
krajinach sa mozu od nich odliSovat. ReSpektujte prislusné technické listy k vyrobkom platné v zahranici. Vzdy plati najnovsi Technicky list, venujte pozomost datumu vydania,
ktory je uvedeny v pate dokumentu. VSetky predchadzajlce vydania st neplatné a uz sa nesmu pouzivat. NajnovSie znenie poskytneme na poziadanie alebo ho mozno stiahnut
z intemnetu. [2100000702]
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